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见文中 P 44-48 见文中 P 20-24 

图 1 熔覆层 SEM 低倍图(a)及

EDS 线扫描图(b) (c) (d) (e) 
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图 1 涂层与 20 钢基体随时间变化的摩擦因数曲线 

见文中 P 25-28 
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图 6 镁合金 AZ31 和 AZ91HP 强流脉冲电
子束表面合金化前后磨损体积的变化 

图 7 镁合金 AZ31 和 AZ91HP 表面合
金化 TiN 前后动电位极化曲线对比 

见文中 P 52-55 
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图 3 相同占空比不同电压下试样
的 X 衍射谱 

图 4 相同电压不同占空比下试样
的 X 衍射谱 

图 9 不同电压渗层的摩擦因数 图 10 不同占空比渗层的摩擦因数 
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